
產業報告 

台灣  

 

三月 19, 2026  1   

GTC 2026 確認液冷、電源櫃、CPO 正向趨勢  

     
重要訊息 

Nvidia (美) 在 2026 年 GTC 大會上闡述 2026-28 年產品藍圖，揭露 Vera Rubin(VR)與

下一代平台 Vera Rubin Ultra & Feynman 的設計細節。GTC 展示了更多散熱與 HVDC

電源櫃的應用，可望為供應鏈挹注動能。 

評論及分析 

VR 機櫃 設計 符合預期。 N vidia 揭露 VR 平台細節，大多符合預期。 VR GPU 的熱設

計功耗 ( 更高，將帶動零組件升級，而 VR compute tray 採模組化設計以縮短生產時

間並 提高組裝效率。 Compute tray 內部採模組化 (6modules ) 與無纜線設計，每層

皆以液冷散熱。 VR AI 世代數項零組件每層的內含價值較前一代將有所提升，包括均熱

片 成長三倍 、電源供應器(50 55%) 、液冷 ( 以上，包含水冷板、內部歧管、快接頭 

( 、 PCB/CCL 與機櫃中板 ( 。 VR 機櫃沿用 Oberon 機櫃設計，每櫃搭載 72 個 VRGPU 

( 即 144 個 GPU 晶粒 、 36 顆 Vera CPU 與 36 台 NVLink 6 交換機。 網通端也升級至 

800G/1.6T 交換機提 高傳輸速度。凱基預期在 Rubin 世代規格升級帶動下，均熱片、

液冷、電源供應、 CCL/PCB 的內含價值都將上升。 

發表 LPX 機櫃。 Nvidia 在 GTC 發表 N vidia Groq 3 LPX 機櫃 ，是一款機櫃 級推論加

速器，滿足代理型 AI 系統對低延遲、大型上下文模型的需求。每顆 Groq 3 LPU 晶片 

(LP30 晶片 ) 搭載 500MB SRAM 記憶體與 150TB/s SRAM 頻寬 LP 30 採用 Samsung 

4 奈米製程，預計 3Q26 開始出貨。 LPU 晶片在 VeraRubin Ultra 世代會升級為 LP35 

晶片、 Fe ynman 平台升級為 LP40 晶片 。 NvidiaGroq LPX c ompute tray 搭載八顆 

LP30 晶片 、一顆 CPU 目前為 x 86 CPU) 、一顆 Bluefield 4 DPU 或 ConnectX 9 

NIC 、 一片 FPGA ( 含 fabric 擴展邏輯與 

DRAM 、 32 條 LPU C2C 光纖 連結 。 LPX c ompute tray 採用無纜線、液冷設計，單 

層使 用 11 片水冷板與 38 顆快接頭 (QD ; 36+2 QD 使用量高 於市場原預期之 26 顆， 

單層 TDP 11.1k W 有利 QD 業者富世達 (6805 TT N T$ 1,975,增加持股 。系統設計上，

每櫃 LPX 機櫃配置 32 層 c ompute tray ，共搭載 256 顆 LP30 晶片 。 LPX 機櫃將與 

Vera Rubin NVL72 機櫃搭配， 相較 B lackwell 系列， 可處理的詞元 (token) 數 最多 

提高 35 倍， 兆級參數模型營收規模也可望提高 10 倍。 該機櫃將採用液冷 模組 設計，

並大量使用 52L M9 Q glass 基板 PCB ，其液冷與 PCB 的內含價值皆高於 GB300 與 

VR200 。主要受惠者包括奇鋐 (3017 TT NT 2,015 , 增加持股 、 BOYD 美 、 富世達、 

士電 中 與台光電 (2383 NT$ 2 ,890 增加持股 。202728 年 Kyber 機櫃設計。 根據產

品藍圖， Vera Rubin Ultra 平台將採用 Kyber 機櫃設計，由 36 台刀鋒伺服器與 12 台

刀鋒交換機 垂直旋轉排列組成，並透過 中介板 (midplane) 互聯 。每台 運算 刀鋒伺服 

器 (compute 搭載四顆 Rubin Ultra GPU 與兩顆 Vera CPU ，而每台 刀鋒交 換機 

(switch 配備六顆 NVLink 交換機晶片。因此，每一 Kyber NV L144 機櫃將配備 144 顆 

GPU 與 72 顆 switch 晶片， 2H27 有機會採用 搭載 Rubin Ultra GPU 。 然而 Kyber 設

計目前仍有數項工程瓶頸等待解決。 Feynman 平台預計 2028 年上線，新晶片包括 

Rosa CPU 、 Feynman GPU 、 LP40 LPU 、 Bluefield 5 DPU 、 NVLink 8CPO 晶片、 

Spectrum 7 CPO 晶片與 CX10 晶片。 Feynman 平台將沿用 Kyber 機櫃設計 除 K yber 

NVL144 機櫃外，也 可擴充 至 Kyber NVL1152 機櫃 ，相較 V era Rubin Ultra 僅有 

NVL144 機櫃 設計。 
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上述凱基分析員為證監會持牌人，隸屬凱基證券亞洲有限公司從事相關受規管活動，其及／或其

有聯繫者並無擁有上述有關建議股份，發行人及／或新上市申請人之財務權益。 
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